UNIVERSIDAD DE TARAPACA
Arica — Chile

CONSEJO DEPTO. ING. INDUSTRIAL
Y DE SISTEMAS

ACTA N° 02/2024

Arica, 04 marzo de 2024 Sesién: Extraordinaria Inicio: 15:00 hrs  Término: 16:30 hrs
ASISTENTES:

Sr. Italo Marchioni Choque. : Director

Dr. Diego Villagra Gil. : Consejero

Gregorio Paz Segura. : Asistente

Giuliani Coluccio Pifiones : Asistente

Juan Vega Vargas : Asistente

Nota: Las consejera Dra. Pedraja se excusa por compromisos previamente adquiridos.

TABLA:

1.- Avance del proceso de compras para la implementacién del nuevo Edificio del DIIS.
2, Varios.

Desarrollo:

1.

2,

Se sefialan los procesos de compra del DIIS realizados el 2023 y que estdn terminados, para
implementar el nuevo edificio del DIIS, entre los cuales se sefialan los siguientes:
a. Equipos e insumos para la instalacién de Internet.
b. 99 AIO de tltima generacion.
c. Adquisicién y renovacién de software de laboratorios: SPSS, LabSag, Simio y MatLab
Simulink.
d. Mobiliario de Kitchenette.

Otros procesos de compras que comenzaron y atin no estan terminados son los siguientes:
a. Telones para las salas de clases y laboratorios (Compra 4gil)
b. Pizarras para las salas de clases y laboratorios (L1)
c. Proyectores para las salas de clases y laboratorios (LE)

Cosas que deben levantarse los procesos de compra en el 2024:
a. Mobiliario de salas, oficinas y laboratorios: pupitres, sillas, escritorios, sillas ergonémicas,
estaciones de trabajo, mesones y gabinetes con libreros. Los cuales se pueden hacer por
convenio marco pero la figura cambio en el mercado ptublico.

Acuerdo:

Seguir con los procesos pendientes y si es necesario pedir ayuda a la autoridad para tener
todo lo necesario para el traslado el nuevo edificio. Se toma como acuerdo que no se procederd con
el traslado mientras no se haga la compra de todo el mobiliario.

Varios
a. Se sefala que el nuevo académico PhD Amir Karbassi Yazdi se integraria a trabajar con
nosotros a partir de la préxima semana (lunes 11 de marzo).
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b. Se sefiala que en las proximas semanas se integraria también a trabajar al DIIS la PhD Laura
Pérez Fuentes, su traslado de unidad académica la realizara la VRA.

c. Se sefiala con fecha de hoy (04 de marzo) el inicio del calendario para consulta de eleccion del
cargo de decano de la Facultad de Ingenieria.

d. El Director hace una mocién para destinar uno de los espacio del FabLab de la planta baja del
nuevo edificio del DIIS para que sea utilizado como un espacio de taller donde los académicos
puedan realizar actividades que fomenten el desarrollo de las habilidades blandas y de gestion
entre los estudiantes donde puedan interactuar grupos de trabajo, exponer sus ideas y recibir
retroalimentacion.

Acuerdo:
Se acoge la mocién y se sefiala que el FabLab N°3 con 53,9 m2 (ubicado en la planta baja el
primero de la entrada principal a la derecha) sea destinado para este espacio de taller.
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